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摘要(译)

2维阵列超声波探头的超声波振子(44)在相互正交的第1以及第2方向上排
列成格子形，在振动元件(34a～34d)的音响发射面一侧上设置音响发射
面一侧电极(36a～36d)，在背面一侧上设置背面一侧电极(38a～38d)。
在上述音响发射面一侧电极(36a～36d)以及背面一侧电极(38a～38d)的
各自上分别独立连接发送电路部(48)以及接收电路部(50)。而且，短路连
接音响发射面一侧电极(36a，36c)、(36b，36d)并与发送电路(481，
482)连接，并且短路连接背面一侧电极(38a，38b)、(38c，38d)并与接
收电路(501，502)连接。
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